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电脑示波器领导者比克科技强势进军中国及亚太市场
英国比克科技（Pico Technology）公司于2月27日在北京

召开新闻发布会，发布公司的最新高端产品——具有4个真实

差分输入通道的高分辨率隔离示波器PicoScope 4444。这款产

品率先在中国发布，而在欧美的发布时间将是3月13日。这样

做的目的是要表明比克科技将要强势进军中国及亚太市场。

“虽然比克科技的亚太业务量目前很小，但是增长速度

却非常高。所以借此次PicoScope 4444新产品发布的机会我们

也荣幸地宣布我们已经在中国上海设立了代表处负责比克科技

在中国及整个亚太区的业务，以更好地支持中国及亚太区的客

户，”比克科技创始人兼CEO，Alan Tong先生说。

Pasternack在中国开设客户服务及运营中心
射频、微波和毫米波产品供应商美国Pasternack公司2月15

日宣布，在苏州设立客户服务及运营中心。该中心为有紧急需

求的、遍布于全中国的工程师提供当天发货的服务。新中心使

Pasternack得以更好地服务于中国工程师及技术采购人员，为

之提供可即时获取的行业通用器件及少见难寻的射频和微波产

品。经验丰富的射频工程师和技术专家组成的支持团队提供7
天24小时支持。高达1,500平方米的专属仓库可存储并为业界

提供最广泛的射频元器件及组件，确保99.4%的现货供应。

QORVO为全球首款千兆手机提供射频前端解决方案
北京，2017年3月8日 – 实现互联世界的创新RF解决方案

提供商Qorvo, Inc.（纳斯达克代码：QRVO）今天宣布，为最

新面世的一款千兆手机提供四款Qorvo高度集成、高性能RF前
端（RFFE）解决方案来支持其实现突破性性能。这款千兆手

机展现了性能上的重大进步，下载速度高达1Gbps，可适用于

360°全景VR、4K视频以及即时云存储等全新的移动用户体

验。这四款支持全球首款千兆LTE智能手机的高性能Qorvo移动

解决方案分别是QM52042、QM75001、QM78013和QM48858。

是德科技携手华为参与中国5G
技术研发试验第二阶段测试

是德科技2月24日宣布已与华为一起参与中国5G技术研发

试验第二阶段测试。是德科技使用业内领先的测试仪表UXA 
N9040B信号分析仪及89601B VSA信号分析软件与华为5G原型

基站进行对接联调，完成了对eMBB场景的功能测试，内容包

括新空口中的参数集、帧结构和新波形测试，测试结果满足规

范要求。

是德科技将参与研发试验测试规范中规定的7大测试场景

中的射频测试和功能测试项目，涉及的5G关键技术包括参数

集、帧结构、新波形、新型编码（例如Polar码、LDPC）等技

术。是德科技与世界领先的运营商、系统设备厂商、芯片厂商

广泛合作，协同推进，共同推动5G技术创新。

爱立信携手中国移动发力Cloud RAN
日前，爱立信与中国移动研究院签署了谅解备忘录，共同

开启针对Cloud RAN合作研发项目。作为全球用户数最多的移动

运营商，中国移动在加速4G LTE部署的同时，不断探索5G未来

发展。Cloud RAN乃是推动网络从4G向5G演进的关键推动力。

根据该谅解备忘录，爱立信与中国移动针对Cloud RAN开

启为期两年的全面合作，其中包括：对Cloud RAN的理解达成

共识，共同定义Cloud RAN用例；合作研究与基于网络功能虚

拟化(NFV)的Cloud RAN相关的关键技术，构建面向未来5G用

例的Cloud RAN架构，以及实现相关接口和功能的标准化；共

同推动Cloud RAN生态合作体系的建立。

是德科技与中兴通讯展开5G预商用合作
是德科技公司2月17日宣布在第五代移动通信预商用项

目中，与中兴通讯在关键5G技术中展开合作，包括毫米波通

信、新物理层空口、大规模MIMO以及基站原型机波束赋形。

是德科技将提供行业领先的产品和解决方案，例如，UXA毫

米波信号分析仪、AXIe模块化超宽带信号发生器和分析系

统、以及系统级原型设计仿真解决方案，帮助ZTE加速5G产品

开发进程。

Qorvo作为首家RF前端供应商
加入中国移动5G联合创新中心

Qorvo 2月9日宣布，作为首个RF前端供应商加入中国移动

5G联合创新中心。中国移动5G联合创新中心是一个针对中国

这个全球最大的无线通信市场开发5G解决方案的行业联盟，

其中集结了自动驾驶汽车、工业连接以及虚拟现实等应用领域

的合作伙伴，共同推动5G端到端功能的开发。

Qorvo加入中国移动5G联合创新中心是对其众多5G举措

的有力补充。Qorvo高性能RF解决方案可简化设计、减少产品

占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的

部署。Qorvo结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界

最丰富的产品和技术组合，帮助领先制造商加快发布新一代

LTE、LTE-A和物联网产品。

芯禾科技硅谷运营中心成立
芯禾科技（Xpeedic Technology）2月8日宣布在美国加州

正式成立硅谷运营中心。该中心将主要负责公司在美国市场的

EDA产品销售和技术支持。芯禾科技创建于2010年，之前在

中国苏州，中国上海和美国西雅图都设有办公室。作为EDA软

件、集成无源器件IPD和系统级封装领域的佼佼者，芯禾科技

致力于为半导体芯片设计公司和系统厂商提供差异化的软件产

品和芯片小型化解决方案。

全球首个5G联合网络切片提供全球覆盖
近日，爱立信携手德国电信和SK电讯创建并展示全球首

个洲际5G试验网。德国电信和SK电讯网络切片目前已运用在

彼此的网络中，在德国和韩国间实现了网络连接。目前，该概

念验证已成功实施并完成评估，包括创建和扩展面向增强现实

(AR)和维护服务的网络切片漫游。

本次演示在德国波恩德国电信企业研发中心和位于韩国

Yeoungjong-do（宝马驾驶中心）的SK电讯5G测试床进行。此

前，德国电信、爱立信和SK电讯在2016上海世界移动通信大会

上宣布在全球开展合作，为此类网络开发突破性的5G技术。

在5G时代，网络切片允许运营商配置端到端网络，提供

用户期望的总体功能和服务参数。5G漫游联合网络切片将此

概念扩展到受访网络。该技术使运营商能够在全球提供网络服

务，确保无需与各个运营商签署单独的协议便可获得全球服务

体验。

Nexperia成为分立器件、逻辑器件与MOSFET市场新势力
前身为NXP标准产品业务的Nexperia 2月9日宣布已正式成

为一家独立公司。Nexperia总部位于荷兰奈梅亨，在北京建广

资产管理有限公司以及智路资本联合投资下，拥有前恩智浦

部门所累积的专业知识、制造资源和主要员工，并致力于开拓

产品新重点的承诺，成为独立的世界级分立器件、逻辑器件和

MOSFET领导者。Nexperia去年生产的元器件数高达850亿，

营收超过11亿美元，其业务聚焦在三大趋势上：电源效率、保

护和滤波、以及微型化。




